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 檢送本校國巨-成大共研中心舉辦「2022國巨前瞻被動元

件專題論文競賽YAGEO Corporation Thesis Competition -
Prospective on Passive Components活動徵稿及報名公告」

1份，敬請轉知所屬單位師生踴躍參加及投稿，請查照。

一、

二、

三、

(一)
(二)

四、

五、

 　

徵稿主題包含(一)電子陶瓷元件及介電、絕緣、磁性材

料、(二)高頻通訊元件及低溫共燒陶瓷材料、(三)陶瓷保

護元件及材料、(四)陶瓷封裝技術及材料、(五)功能陶瓷

元件及材料及(六)被動元件相關之製程、分析技術與其應

用。論文競賽方式為口頭發表及海報展示，於投稿時勾

選競賽方式。

會議日期及地點：2022年3月24日於本校光復校區國際會

議廳舉辦。

徵稿重要日期：

重要截稿日：2022年2月20日。

審查結果通知：隨到隨審。

徵稿格式下載及摘要上傳處：https://reurl.cc/Mkq6Lv；活

動報名：https://reurl.cc/k71Y59。
本活動免報名費，論文競賽亦提供高額獎金，請踴躍報

名參加及投稿。
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2022 年國巨前瞻被動元件專題論文競賽 

摘要投稿公告-請投稿者務必觀看 

壹、 徵稿主題 

一、電子陶瓷元件及介電, 絕緣, 磁性材料 

二、高頻通訊元件及低溫共燒陶瓷材料 

三、陶瓷保護元件及材料 

四、陶瓷封裝技術及材料 

五、功能陶瓷元件及材料 

六、被動元件相關之製程、分析技術與其應用 

貳、 基本規定 

一、 中、英文標題與作者資訊標於首頁，作者資訊包含：姓名、單位、職

稱(例如：陳小美國立成功大學化工系碩士生)、聯絡信箱。 

二、 中文字型為標楷體，英文字型為 Times New Roman，字體大小為 

12 號，段落行距中文為 1.5 倍行距，英文為二倍間距(double 

space)，對齊方式為左右對齊，使用紙張大小為 A4 直式，以直式橫

書，電子檔案請以 Microsoft Office Word編寫。 

三、 摘要：中、英文摘要各繳交一頁(分別標於第二頁、及第三頁)，中文

摘要以 500 字為限、英文摘要以 300 字為限。 

參、 投稿規定 

一、摘要投稿請於 111 年 02 月 06 日前上傳至 Google 表單

https://reurl.cc/Mkq6Lv，為避免因傳送過程錯誤而影響您的權益，

請務必於摘要檔案名稱上註明『投稿方式、投稿主題、論文名稱、投

稿者姓名』檔名名稱請參考範例：口頭發表-陶瓷保護元件及材料-陳

小美。 
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